[image: image1.png]13 TEXAS
INSTRUMENTS




德州仪器 Texas Instruments
技术生产制造类岗位（成都）2017届实习生招聘计划
美国德州仪器公司(Texas Instruments，以下简称TI) 是世界上最大的半导体公司之一，致力于提供创新的半导体技术，帮助客户创造世界上最先进的电子产品。TI的模拟和嵌入式处理器已经渗透到人们日常生活的方方面面，涵盖从通信、汽车、工业系统、企业信息系统到个人消费电子的广泛领域。
从你会剁手买买买的手机、全球超过八成的电影院投影设备、到可以拍出刷爆朋友圈高逼格旅游照的大疆无人机、走上人生巅峰的轿跑等，都有TI inside哦。未来，TI将携手全球十万家客户，致力于打造一个更智能、更安全、更环保、更健康、更精彩的世界。

TI成都是TI在全球独一无二集晶圆制造、封装测试，凸点加工于一体的超级制造基地（Mega Site），这里有无限的可能，无限的机会，等待一群充满梦想和奋斗的小伙伴加入。无图无真相，让数据告诉你成都TI的过去和未来：

TI视人才若珍宝，作为TI的NCG(New Campus Graduate新入职毕业生)，你将收获到：
· 富有竞争力的薪酬福利体系

· 完善的培训和多样的发展机会

· 富有挑战性的工作任务和历练

· 和技术大咖并肩奋斗的非凡体验
· 专属导师兢兢业业的成长指导

· 低调有内涵的文化福利生活

小伙伴们都投简历啦！你还在等神马？快快登录全球网站，为自己开启新的可能！

http://www.ti.com/ (英文网站) 
http://www.ti.com.cn/ (中文网站)
2017届实习生技术生产制造类招聘岗位（成都）
晶圆厂：

· 设备工程师实习生

封装测试厂：

· 封装工艺工程师实习生                      

· 产品工程师实习生

· 制造部主管实习生

· 生产计划专员实习生

· 工业工程暨产能计划专员实习生
· SCP(封装）工程师实习生
支持类：

· 厂务工程部实习生

· 职业卫生工程师实习生

· 采购专员实习生
· 供应链实习生

· IT CIM工程师实习

更多岗位信息，请查看http://campus.51job.com/ti,点击“申请芯机会”均可查看和申请。
拒绝毫无变化的世界？来TI工作吧！我们期待富有激情、敢于梦想的你和TI一起成长！
	学校
	日期
	时间
	宣讲会场地

	四川大学望江校区
	4月28日
	18：30
	就业指导中心201报告厅


TI在2015年的全球营业收入为130亿美元，其中模拟和嵌入式处理产品占全年营业收入的80% 以上。





TI将在成都设立300毫米晶圆凸点加工厂，以扩展TI的模拟晶圆制造能力。





2013年6月，TI在“成都财富全球论坛”上公布了成都制造基地的长期战略，宣布未来15年内在成都的总投资预计最高可达16.9亿美元，约合100亿人民币。





2014年11月，TI的第七个封装测试厂（CDAT）在成都正式开业投产。该厂紧邻成都晶圆厂，采用先进的方形扁平无引脚 (QFN) 封装技术。





2010年10月，TI宣布在四川省成都市高新技术产业开发区设立其在中国大陆的第一家晶圆厂（CFAB），成立德州仪器半导体制造（成都）有限公司。








